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Pasty lutownicze

Pasty przeznaczone sq do lutowania elementéw SMD w technologii
bezotowiowej i otowiowej. Wyrdzniajg sie doskonatymi wiasciwosciami
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artii: 1105726H
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zwilzania lutowanych elementéw, zwiekszong odpornoscig na kulecz- % o
kowanie oraz bardzo dobrg jokoscig nadrukéw przez szablony ks ‘

Exp: 01-JAN-2018
MEG: 05-JUL-2017
Package 0:0270

o skomplikowanym wzorze i strukturze .fine pitch”. Pastami mozna lutowaé
zaréwno w atmosferze powietrza jak i azotu. Producentem past lutowniczych
Alpha jest firma MacDermid Alpha.

~ ALPHA Solder Paste

Pasta OM 338PT [ OM 338CSP

Pasta OMS338PT charakteryzuje sie szerokim oknem technologicznym procesu, zwigkszong
odpornoscig na kuleczkowanie, dobrq zwilzalnosciqg pol lutowniczych w tym pokryc OSP oraz
doskonatq jakoscig nadrukow przez szablony o skomplikowanym layoucie i strukturze ,fine pitch”.
Pasta OM338CSP o typie ziarna 45 przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowan. Pasta
zapewnia doskonatq wydajnos$é nadruku (do 150 mm/s.) na réznych rodzajach ptyt PCB.

Pasta CVP 390V

Pasta zaprojektowana w celu zwiekszenia elastycznosci produkcji i zapewnienia statej wydajnosci
drukowania. CVP390V charakteryzuje sie najlepszq w swojej klasie niezawodnosciq elektrochemiczng
spetniajgc najbardziej rygorystyczne testy SIR. Pasta zapewnia wysokg niezawodnos¢ w trudnych
warunkach pracy przy gesto obtozonych ptytkach.

Pasta OM 353

Najnowoczesniejsza pasta znajdujgca sie w naszej ofercie. Zestaw topnikdw zostat opracowany
pod kgtem petnej kompatybilnosci z ziarnem typu 5. Pasta OM 353 posiada bardzo szerokie okno
procesu. Jest idealnym wyborem jezeli chcemy zminimalizowaé ilos¢ voidsow (pustek) i defektu
,Head in Pillow".

Pasta OM 362

OM362 jest bezotowiowq i bezhalogenowq pastq lutowniczg, zaprojektowang w celu zredukowania
zjawiska “voids” pod wszystkimi komponentami, wliczajqe w to komponenty BTC (bottom termination
components). W testach zgodnych z norma IPC-7095 klasa Il pod komponentami BGA pasta ALPHA
OM 362 osiggneta poziom ponizej 10% voidsow dla komponentow BTC.

Pasta OM 520

Pasta powstata z myslg o procesach lutowania elementow SMD wrazliwych na temperature.
Stop lutowniczy (Sn42Bi57,6Ag0,4) posiada temperature topnienia ponizej 140°C, co pozwala na
lutowanie rozptywowe w przedziale 1565°C - 190°C. Pozostatosci po lutowaniu OM 520 sq przezroczyste,
bezbarwne oraz charakteryzujg sie wysokq opornosciq elektryczng przekraczajgea wymagania
norm przemystowych.
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[ | Metosookge  pnrex
ALPHA® Lead-Frae Solder Pt

Nazwa

handlowa

OM 338 PT

OM 338 CSP

CVP 390V

CVP 390
(oL107F-A)

OM 353

OM 362

OM 520

OM 550
/| OM 565

OM 5100

OM 5002

Pasta OM 550 / OM 565

Pasty OM 550 i OM 565 to najnowoczesniejsze receptury topnikdw potgczone z innowacyjnymi
stopami HRL i HRL3. Wysoka niezawodno$C porownywalna z stopem SAC305 i temperatura w
PEAKU w okolicy 180°C to podstawowe zalety tych skonstruowanych od podstaw past. Dodatkowo
kompozycja topnika i stopu metali pozwala zminimalizowac defekty NWO (Non-Wet Open) i HIP
(Head-in-Pillow).

Klasyfikacja
topnika
wg J-STD 004

Podstawowe Dostepne Typ Zawartosé
zastosowanie stopy ziarna metali

Pasta uniwersalna

X o w SAC305, SAC387 3i4 88,5% ROLO
Jfine pitch
Pasta ,ultra fine pitch” SAC305 4,5 88,3% ROLO
Pasta uniwersalna SAC305, INNOLOT 4i5 88,8% ROLO

"ultra fine pitch”

SACX0307, SACX0807,

Pasta ,fine pitch” SAC305, INNOLOT 4 89,0% ROLO
Pasta uniwersalna SACX0307, SAC305, . o

Jultra fine pitch” INNOLOT 415 88,5% ROLO
FEBie) UTErEel e SAC305, INNOLOT 4 88,2% ROLO

Lultra low voids”

Pasta do lutowania
elementéw wrazliwych SnBiAg 3 90,0% ROLO
na temperature

Pasty o niskiej

LENSIS Il 7 o I lle] HRUI / HRL3 4/4is 88,0% ROLO
i wiasciwosciach past

opartych na stopie SAC305

Pasta uniwersaina, SnPbAg 3i4 90,0% ROLO
szerokie okno procesu

Pasta uniwersalna, SnPbAg 4 90,0% ROLO

szerokie okno procesu

Rodzaje opakowan past lutowniczych

STRZYKAWKA

NO-CLEAN

Pasia luownicza
ALPHA® OL107F-A
SAC305

894M20
Numer parii: 1105220H
Data produkcji 23-JUN-2017
Oata vz

SLOIK KARTUSZ
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ELECTRONICS SOLUTIONS

Druty lutownicze

Bezotowiowe i olowiowe rdzeniowe druty lutownicze z topnikiem kalafoniowym
przeznaczone sg do recznego i automatycznego lutowania elementéw

elektronicznych oraz przewodéw. Pozostatosci po lutowaniu sg nieprzewodzgce S;r_m:ffgg;.ﬁm;

. . . . . . 1005603 075 mp

i suche, zabezpieczajg spoiny przed korozjg atmosferyczng, mogq wiec & o

w zdecydowanej wiekszoSci aplikacji pozostaé na powierzchni pakietu. Mace e mg_:;:““

Druty charakteryzujg si¢ bardzo dobrqg zwilzalnosciq powierzchni i szybkim \ e, J

wypetnianiem metalizowanych otworéw. Producentem drutéw lutowniczych \\'""*‘L'.‘-‘:':'*-

Alpha jest firma MacDermid Alpha. h

DOSTEPNE SREDNICE:
WAGI SZPUL 0,4 mm, 0,5 mm, 0,75 mm,
. p 1mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
ZALEZNE OD SREDNICY:

0,25 kg, 0,5 kg, 1kg, 4 kg

Drut Telecore HF-850

Bezotowiowe spoiwa rdzeniowe z nowoczesnym topnikiem Telecore HF-850 przeznaczone sq do recznego i automatycznego
lutowania elementow elektronicznych. Spetniajg wymagania RoHS i charakteryzujq sie matymi rozpryskami oraz niekleistymi
i przezroczystymi pozostatosciami. Bezpieczna klasyfikacja ROLO w potqczeniu z bardzo szybkqg zwilzalnoscig pozwalajg na otrzy-
manie btyszczgeych i dobrze uksztattowanych spoin. Drut Telecore HF-850 jest jednym z najlepszych produktow wchodzgeych
w sktad oferty Alpha.

Drut Fluitin 1532

Spoiwa rdzeniowe z topnikiem kalafoniowym Fluitin 1532 przeznaczone sq do recznego lutowania elementow elektronicznych.
Pozostatosci po lutowaniu sq nieprzewodzgce i suche, zabezpieczajg spoiny przed korozjg atmosferyczng, mogq wiec w zde-
cydowane] wigkszosci aplikacji pozostac na powierzchni pakietu. Zawartose srebra w stopach: SACX 0307 i SAC 305 poprawia
ptynnos¢ stopu, co w potgczeniu z szybkim wypetnianiem otwordw zapewnia bardzo dobre wyniki lutowania.

Drut Telecore XL-825

Spoiwo Telecore XL-825 to rdzeniowy drut lutowniczy, ktéry zostat opracowany, aby spetnia¢ wymogi normy JIS (Klasa AA, za-
warto$é halogenkoéw <1000 ppm). Oferuje on réwnowage pomigdzy wysokq niezawodnosciq potqezen | doskonatymi parame-
trami SIR. Drut z topnikiem Telecore XL-825 odznacza sie zwigkszong szybkosciq zwilzania, co gwarantuje wzrost efektywnosci
lutowania i lepiej uksztattowane spoiny. Szybkie zwilzanie lutowanych powierzchni i mata iloS¢ rozpryskow topnika sprawiajq,
ze drut Telecore XL-825 doskonale nadaje sie do lutowania pojedynczych punktow oraz lutowania ,ciggtego” wielondzkowych
elementow SMD. Przezroczyste i nieklejgce pozostatosci po lutowaniu utatwiajg kontrole spoin.

LENZ - Urzqdzenia dla elektroniki Sp. . - tel. +48 32 227 28 06 - e-mail: lenz@lenz.com.pl



Rodzaj stopu

Nazwa
handiowa
Podstawowe

SnCu
krododatk
krododatk
wg J-STD 004
Zawartosé topnika

SnCX100

$n99,3%Cu0,7% *NiiGe
Klasyfikacja topnika

SnCXPlus 07

Sn99,3%Cu0,7% + Bi,
SnPb
S$Sn60% Pb40%

SACX Plus 0307
Sn99%Ag0,3% Cu0,7% * Bi, Ni
| Sn63%Ph37%

X
[
°
3
Q
N
G
(-]
(2]
e
é

$n96,5%Ag3%Cu0,5%

Drut 1%
Telecore uniwersalny, * * * .
HF-850 stabo ROLO 2%
aktywowany =
Drut
Fluitin uniwersalny, 1,4%;
1532 $rednio * * * * ROMI 2,2%;
aktywowany, 3,3%
kalafoniowy
Drut
uniwersalny
Telecore ! * * * 2,2%;
XL-895 stabo ROLI 3.3%
aktywowany,
automotive
Drut 1%:
Telecore uniwersalny, * * * ROLT 5 2‘;,
+ stabo 3’3;’
aktywowany =
Do
Druty automatoéw
bezrdze- lutowniczych, * * * * * * - -
niowe do fal

selektywnych

Rodzaje szpul drutow lutowniczych

alpha@’

Lead-Free Sofid Wire

SACK Plus 5307
Lot

Sadssagy

e, 0 e
16148
[y

Shcsgy UM 1505

ot
0730

o )
Sieg TComgy

Mdep g, Net 055
L @
it

Net: 40k

0,25 kg 0,50 kg 1,00 kg 4,00 kg
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ELECTRONICS SOLUTIONS

Topniki do lutowania

W ofercie posiadamy szerokq game topnikéw alkoholowych i wodnych do
maszynowego lutowania pakietéw elektronicznych obsadzanych w technologii
montazu przewlekanego lub mieszanego. Z wyszczegdlnionej ponizej grupy
mozna dobra¢ optymalny produkt do swojego procesu oraz wymagan
jakosciowych. Szczegétowe karty techniczne wraz z opisami i wytycznymi
do wdrozenia sq dostgpne na naszej stronie internetowej lub u doradcéw
technicznych. Producentem topnikéw Alpha jest firma MacDermid Alpha.

EF.2202 o,
e a2 g q”""gx 2511
= 2ewss o0 g

ALPHAPV T

PV 71 to nowoczesny bezhalogenkowy i bezhalidkowy topnik skonstruowany, aby zaspokoic
wysokie wymagania przemystu fotowoltaicznego. Unikatowy system aktywatorow ogranicza
zanieczyszczenia wewngtrz urzqdzen lutowniczych do minimum. Dodatkowo zapewnia doskonatg
kosmetyke, redukujgc koszty utrzymania gotowego panelu.

ALPHA SLS 65C

SLS B65C jest aktywnym topnikiem typu ,no clean” o niskiej zawartosci czesci statych (ponizej 4%).
Opracowany, aby eliminowac efekty kuleczkowania oraz mostkowania, ktore czesto towarzyszg
procesowi lutowania z uzyciem fali chip. Specjalne dodatki redukujqg napiecie powierzchniowe po-
miedzy solder maskq a lutowiem.

ALPHA EF 6100

EF 6100 jest topnikiem na bazie rozpuszezalnikow organicznych (VOC) i powstat z myslg o uzy-
skaniu wysokiej niezawodnosci elektrycznej spoin i doskonatych rezultatow lutowanio, zapewniajgc
jednoczesnie dobry wyglqd pakietow i mozliwos¢ przeprowadzania kontroli za pomocq testerow
igtowych. W procesach lutowania na fali i lutowania selektywnego topnik EF 6100 ogranicza po-
wstawanie mostkow (zware) i kulek na réznych typach masek przeciwlutownych, a takze zapewnia
dobre wypetnianie metalizowanych otwordw. EF 6100 jest topnikiem przeznaczonym do lutowania
w technologii otowiowej i bezotowiowe;.

ALPHA RF 800

RF 800 powstat z myslq o zapewnieniu doskonatych rezultatoéw lutowania na powierzchniach, ktore
odznaczajg sie gorszg lutownosciq. Topnik sprawdza sie szczegolnie dobrze w przypadku ptytek z
pokryciem OSP i cyng chemicznq. PozostatoSci po procesie lutowania sg niewielkie, bezpieczne
chemicznie i niekleiste.

LENZ - Urzqdzenia dla elektroniki Sp. j. - tel. +48 32 227 28 06 « e-mail: lenz@lenz.com.pl



ALPHA EF 8000 TF

Topnik Alpha EF 8000 TF zostat opracowany z myslq o uzyskaniu wysokiej niezawodnosci elektrycz-
nej spoin i doskonatych rezultatow lutowania nawet na gesto upakowanych pakietach. Znajdu-
je zastosowanie w technologii ofowiowej i bezotowiowej. Stworzony rowniez aby zminimalizowac
mostkowanie na spodach uktadow BGA. Zawartos¢ substancii czesSci statych na poziomie 6% spra-
wig, ze topnik jest jednym z mocniejszych w naszej ofercie.

ALPHA EF 2202

Topnik EF 2202 jest bezhalogenkowym topnikiem wodnym ,no-clean” bez dodatku kalafonii, o ni-
skiej zawartosci czesci statych oraz niskiej zawartosci lotnych substancji organicznych (VOC free).
Topnik EF 2202, spetniajgc normy Bellcore, odznacza sie zarazem wysokg aktywnoscig, dzieki czemu
gwarantuje bezproblemowe lutowanie. Jego starannie opracowanad receptura bazujgca na or-
ganicznych aktywatorach zapewnia doskonate zwilzanie i pokrywanie padow, takze w przypadku

miedzi pasywowanej organicznie (OSP), obciqzonej juz wezesniej termicznie w procesie reflow.

aa | nn Sposéb aplikacji
Zawartosc | Liczba

i ikaci topnika
Nazwa aq Subs.t ancja substancji | kwasowa Klusyf!kacja Zalecane | ToPNTKA
Nosnik topnikujgca, zgodnie z zastoso-
handlowa charakter statych wm J-STD 004 wanie*
w % wag. KOH/g natrysk piana
Kwasy
Woda .
Alpha EF 2202 VOC free” orgonlczn"e, 35 30 ORLO F,R TAK NIE
,No clean
Alpha PV 71 1,65 13 ORLO FV TAK NIE
Alpha RF32 LCF-M 2 15 ORLO F TAK TAK
Kwasy
organiczne,
Alpha SLS 65C Aecledn 2,2 18 ORLO F,S TAK TAK
Alpha SLS 65 23 18 ORLO F, S A TAK TAK
Alpha EF 6103 Alkohole 3,6 22,4 ORLO F,P,S TAK TAK
Alpha EF 6100 3,8 24 ORLO F.S,R TAK NIE
Kalafonia,
Alpha EF 6850 HF Kwasy 4 214 ROLO F, P, S TAK TAK
organiczne,
,no clean”
Alpha RF 800 4] 18 ROLO F,P, S TAK TAK
Alpha EF 8000 TF 6 27 ROLO F, SR TAK TAK

Zalecane zastosowanie*

F - fala lutownicza P - pobielanie  $ - fala selektywna R - lutowanie reczne  FV - fotowoltaika A - automotive

LENZ - Urzqdzenia dla elektroniki Sp. j. - tel. +48 32 227 28 06 - e-mail: lenz@lenz.com.pl



ELECTRONICS SOLUTIONS
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Spoiwa lutownicze

Oferowane spoiwa lutownicze produkowane sq z najczystszych metali, w opar-
ciu o opatentowang technologie oczyszczania i eliminacji zanieczyszczen
Vaculoy™. W efekcie uzyskuje sie lutowia o lepszej ptynnosci, tatwo zwilzajgce
pola lutownicze i ograniczajgce zwarcia, a takze redukujgce zjawisko tworzenia
zuzli. Wszystkie stopy bezotowiowe spetniajg wymagania RoHS. Producentem
spoiw lutowniczych Alpha jest firma MacDermid Alpha.

SACX Plus 0307 ULL

Spoiwo SACX Plus 0307 (SN99Ag0.3Cu0.7) Ultra Low Lead jest stopem bezotowiowym, ktéry opra-
cowano z myslq o redukgji kosztow stopow bezotowiowych. Odmiana SACX Plus 0300 (Sn99.7Ag0.
3Cu0.0) ULL sfuzy do stabilizacii stopu i obnizenia zawartosci miedzi w tyglu agregatu. Dzigki zasto-
sowaniu procesu produkcji Vaculoy™ zanieczyszczenia, a w szczegolnosci tlenki, zostajq usuniete

Z lutowia i poprawia sie ptynnose spoiwal.

Ponadto produkt zostat wzbogacony o pierwiastki sladowe (mikrodotowanie) i nikiel celem redukaji
ilosci zuzli, poprawy wyglgdu oraz zwiekszenia niezawodnosci spoin, a takze zmniejszenia predkosci
wymywania miedzi i polepszenia zwilzania. Wyboru odpowiedniego topnika do procesu lutowania
na fali mozna dokonac¢ w oparciu o broszure Selector Guide dostepnq w LENZ.

Przeznaczenie: pakiety dwustronne < 1,6mm, ML < 8 warstw, pokrycia: ENIG/Au/LF HASL, Cu OSP
Zastosowanie: ptyty gldwne PC, urzgdzenia peryferyjne, telewizory, automotive
Zalecana temperatura w tyglu: 260°C - 270°C

o= SnCX Plus 07 ULL

Spoiwo SnCX Plus 07 Ultra Low Lead jest bezsrebrowym stopem przeznaczonym do lutowania w
agregatach lutowniczych i do pobielania. Zostato opracowane w celu zmniegjszenia predkosci wy-
mywania miedzi do kgpieli cynowej. Dzieki zastosowaniu procesu produkcji Vaculoy™ zanieczysz-
czenia, a w szczegoIinosci tlenki, zostajg usuniete z lutowia. Ponadto produkt zostat wzbogacony o

pierwiastki sladowe (mikrodotowanie) celem redukciji ilosci zuzli i poprawy wygladu oraz zwigksze-
nia niezawodnosci spoin.

Przeznaczenie: pakiety jednostronne, dwustronne <16 mm
Zastosowanie: tclewizory, elektronika uzytkowa, systemy audio, AGD
Zalecana temperatura w tyglu: 265°C - 275°C

=

| SnCX100

G SNCX 100 zapewnia m. in. szybkie zwilzanie, niewielkg iloS¢ miedzi wymywanej do kgpieli cynowej w
porownaniu do stopow zawierajqcych srebro oraz btyszczgce spoiny. Wariant SnCX 100T jest sto-
sowany jako stop uzupetniajgey do tygli agregatow lutowniczych, gdzie stwierdzono podwyzszony
poziom miedzi. Dodatek germanu skutecznie zmniejsza oS¢ zgarow.

Przeznaczenie: pakiety jednostronne, dwustronne < 1,6 mm
Zastosowanie: telewizory, elektronika uzytkowa, systemy audio, AGD
Zalecana temperatura w tyglu: 265°C — 275°C

10
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SAC 305 ULL

Spoiwa SN9B.5Ag3CU05 (SAC305) Ultra Low Lead i Sn955Ag4Cu0.5 (SAC405) Ultra Low Lead sq sto-
pami bezotowiowymi, ktore opracowano z myslg o zastgpieniu stopu Sn63Pb37. Odmiany Sn97Ag3
(SAC300) ULL oraz Sn96Ag4 (SAC400) ULL stuzg do stabilizacii stopu i obnizenia zawartosci miedzi.
Dzieki zastosowaniu chronionego patentem procesu produkcji Vaculoy™ zanieczyszczenio, d W
szczegOlnosci tlenki zostgja usunigte z lutowia i poprawia sie ptynnosSec spoiwa.

Przeznaczenie: pakiety dwustronne > 1,6mm, ML > 8 warstw, pokrycia: wszystkie
Zastosowanie: ptyty serwerowe, infrastruktura internetowa, telekomunikacja
Zalecana temperatura w tyglu: 255°C — 265°C

Spoiwo HiFlo SMG Sn63Pb37

Ofowiowe spoiwo HiFlo SMG produkowane jest z najczystszych metali, w oparciu o opatentowane
technologie oczyszczania Vaculoy™. W efekcie uzyskuje sige spoiwo lutownicze o lepszej ptynnosc,
ktore jedynie w niewielkim stopniu wykazuje tendencje do tworzenia zuzli. Otowiowe spoiwo HiFlo
SMG znajduje zastosowanie w procesach lutowania maszynowego, takze w atmosferze azotu.

Zalecana temperatura w tyglu: 235°C — 255°C

Produkty do redukcji zgarow

Antyutleniacz ShCX i SACX

Antyutleniacz w postaci okrggtych odlewow jest przeznaczony do stopow SNCX i SACX. W swoim
sktadzie zawiera okotfo 1% antyutleniacza, ktory po rozpuszczeniu w kgpieli cynowej wyptywa na po-
wierzchnie tworzqc warstwe redukujqceq ilos¢ powstajgeych zgarow.

Antyutleniacz P3

Antyutleniacz P3 jest dedykowany do redukgji ilosci zgarow w stopach SAC305. Odswiezenie jego
zawartosci jest pozgdane zarowno w tyglach pobielajgcych, jak i agregatach lutowniczych. Tablet-
ki sg dostepne w stoikach 1kg.
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i MacDermid Alpha €Y

ELECTRONICS SOLUTIONS

PREFORMSY

Preformsy to precyzyjnie uformowane ksztattki czystego lutowia stuzgce jako
uzupetnienie objetosci spoin w miejscach, gdzie ilo§¢€ natozonej przez szablon
pasty lutowniczej jest niewystarczajgca.

Produkowane sq w réznych ksztattach i rozmiarach z topnikiem lub bez oraz
taSmowane, co pozwala uktadaé je jak zwyczajne elementy SMD. Po natozeniu
(dotozeniu) do pasty na padzie, ksztattki zostajq przetopione w piecu w procesie
lutowania rozptywowego. Ksztattki dostepne sg we wszystkich popularnych
stopach lutowniczych. Producentem preformsoéw jest firma MacDermid Alpha.

Ksztaitki prostokqgtne Ksztattki podkiadki

Przyktadowe typy ksztattek: 0402, 0403, 0603, 0805, 1206 Przyktadowe typy ksztattek: 0704, 0805, 1006, 1206, 2009

] ] ] ]
[ ' [ ! ' '
I~ ' I 1 ' '
a (] . .
1 1
éca.
A, B (bok) A (Srednicazewnetrzna)
Min. = 0,51 mm Min. = 0,51 mm
Max. = 58,00 mm Max. = 76,00 mm
€ (wysokosé) B (§rednica wewnetrzna)
Min. = 0,05 mm Min. = 0,2 mm
Max. = 5,00 mm Max. = A - 0,25 mm

€ (wysokosé)
Min. = 0,05 mm
Max. = 2,80 mm
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Where Scienco and Care Converge.

Zmywacze do PCB

AQUANOX A4241
Zmywacz wodny do pakietéw i szablonéw (koncentrat)

AQUANOX A4241 jest innowacyjnym wodnym roztworem myjgcym zaprojektowanym tak, aby by¢
efektywnym w przypadku najciezszych zanieczyszczen, ale chronigcym nawet najdelikatniejsze po-
dzespoly przed korozjq (nadtrawieniem) lub przebarwieniem (ciemnieniem).

- Uniwersalna kompozycja — 1 produkt dla 2 procesow

+ Rewolucyjna technologia powstrzymujgca korozje

« Przyjozny dla Srodowiska

- LSnigce spoiny bez pozostatosci topnikow

« Minimalny naktad pracy i kontroli

AQUANOX A4625B
Zmywacz wodny do pakietéw, do mycia w kagpieli (koncentrat)

AQUANOX A4625B jest nowoczesnym Srodkiem na bazie wody, specjalnie zaprojektowanym do
usuwania wszystkich typow pozostatosci po topnikach, rowniez najnowszych stosowanych w tech-
nologii bezotowiowe;.

- Zaprojektowany specjalnie do mycia w kgpieli

« Przyjozny dla Srodowiska, niska zawartosc lotnych zwigzkdw organicznych

+ LSnigce spoiny

- Efektywny rowniez w przypadku topnikdw ,no clean” oraz w technologii bezotowiowej

AQUANOX A4703
Zmywacz wodny do pakietéw o neutralnym pH (koncentrat)

AQUANOX A4703 jest wodnym zmywaczem tgczgeym neutralne pH z technologig powstrzymujq-
cq korozje. Ta kombinacja zapewnia swietng kompatybilno$¢ z materiatami i nieskazitelnie czyste
elementy.

« Niskie koszty procesu

« Przyjozny dla Srodowiska

+ Do uzytku w myjkach natryskowych oraz w systemach myjgeych w linii

« Stezenie tatwe do kontrolowania przy uzyciu refraktometru

« Efektywny juz w roztworach 3%!

AQUANOX A4651US

Zmywacz wodny do pakietdw, do myjek ultradzwigkowych

o niskim pH (koncentrat)

AQUANOX 4651US jest zmywaczem o niskim pH, zaprojektowanym specjalnie do mycia pakietow w

myjkach ultradzwiekowych. Zapewnia ISnigce spoiny bez pozostatosci topnikow, Swietnie sprawdza
w przypadku najnowszych typow topnikow.

« Efektywny w przypadku wszystkich rodzajow topnikow

« LSnigce spoiny

+ Niezmienne parametry przy minimalnej kontroli procesu

« Bezpieczny dla wiekszosci metali, rowniez dla niezabezpieczonego niczym aluminium i miedzi
« tatwy w uzyciu, niskie pH
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Zmywacze do szablonoéw i wadliwych nadrukéw

AQUANOX A8820
Zaawansowany technologicznie wodny zmywacz do szablondw
(koncentrat)

AQUANOX A8820 jest specjalnie zaprojektowanym koncentratem wykorzystujgcym technologie
MCT™ (Micro Cell Technology™) stuzacym do usuwania wadliwych nadrukéw pasty oraz kleju z
szablondw w montazu powierzchniowym. Zmywacz ten jest takze szeroko stosowany do mycia
szablonow poza drukarka.

» Do myjek natryskowych i niektorych myjek ultradzwigkowych

» Usuwa nadrukowang paste i topniki

« Efektywny w przypadku nieutwardzonych klejow

+ Nie wymaga ptukania

» Zgodnos¢ z wieloma materiatami

CYBERSOLV C8622
Bezpieczna i efektywna alternatywa dla IPA (gotowy roztwor)

CYBERSOLV C8622 jest mocng, skuteczng mieszaning rozpuszczalnikbw zaprojektowang specjalnie
jako alternatywa dla IPA pod kgtem czyszczenia szablonow i recznego czyszczenia elektroniki pod-
czas produkgji i prac warsztatowych. C8622 jest dostepny w formie gotowego roztworu w aplika-
cjach gdzie dotychczas byt stosowany izopropanol.

+ Bezpieczny zamiennik za IPA

« Brak punktu zaptonu

« Skuteczny we wszelkich zastosowaniach zamiast IPA

+ Nie wymaga ptukania

« Szeroka zgodnosSc¢ z wieloma materiatami

CYBERSOLV C8882
Do mycia automatycznego w drukarce i do mycia recznego
(gotowy roztwér)

CYBERSOLV C8882 jest szybko dziatajgcym zmywaczem do szablonow zaprojektowanym specjalnie
do automatycznego czyszezenia w drukarce (understencil wipe) oraz recznego mycia szablonow.
C8882 btyskawicznie rozpuszcza wszystkie rodzaje topnikdw zawartych w pastach, wigczajge w to
wodnorozpuszczalne, oraz topniki typu ,no-clean”. Usuwa rowniez nieutwardzone kleje.

» Usuwa wszystkie rodzaje topnikow

« Szybko wysycha

« Niepalny

« Nie reaguje z nanopowtokami

- Bezpieczny dla elementow drukarki

KYZEN E5611
Zmywacz do szablonéw i wadliwych nadrukéw z ptytek (koncentrat)

KYZEN E5611 jest ekonomicznym srodkiem chemicznym przeznaczonym do rozcienczania, stuzgecym
do usuwania topnika, pasty oraz nieutwardzonych klejow z szablondw czy zle nadrukowanych pty-
tek. EBBI dowiddt swojej zgodnosci z wigkszosciq sprzetu przeznaczonego do mycia szablonow.

« Skuteczny juz w niskich stezeniach; stezenie robocze: <25%

« Dziata skutecznie w temperaturze otoczenia

« Zaprojektowany do myjek natryskowych i ultradzwiekowych

+ Skuteczny w czyszczeniu nadrukowanej pasty, nieutwardzonego kleju

« Bezpieczny dla elementow drukarki
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Zmywacze do czyszczenia maszyn *

CYBERSOLV C8508
Skuteczny zmywacz do czyszczenia piecéw rozptywowych
(gotowy roztwoér)

CYBERSOLV C8608 jest przedstawicielem najnowszej generacji zmywaczy w sprayu do czyszczenia
piecow rozptywowych i ogolnie pojetego sprzetu produkcyjnego. C8508 byt testowany z sukcesem
na najtrudniejszych do usuniecia, zapieczonych pozostatosciach topnikow i dowiddt swojej sku-
tecznosci rowniez w przypadku pozostatasci po topnikach stosowanych w najnowszych bezoto-
wiowych materiatach lutowniczych.

« Zmywacz w sprayu do piecow rozptywowych

« Bezpieczny w przypadku aluminium, miedzi oraz mosiqdzu

« Bezpieczny dla obstugi

« Uzywany takze do czyszczenia palcow transportu

CYBERSOLV C8502
Zmywacz do czyszczenia piecow rozptywowych i palcéw
agregatéw lutowniczych (gotowy roztwor)

CYBERSOLV C8502 zostat specjalnie opracowany w celu szybkiego usuwania pozostatosci wszel-
kiego rodzaju topnikow z palcow agregatow lutowniczych, powierzchni piecow rozptywowych oraz
czyszczenia szeroko pojetego sprzetu do produkcji elektroniki.

« Szybko usuwa wszelkie pozostatosci topnikow

« tatwy w uzyciu

« Praktycznie bezwonny

+ Niepalna alternatywa dla [PA

« Przyjozny dla Srodowiska

KYZEN E5321
Zmywacz do ramek, masek i mycia sprzetu produkcyjnego (koncentrat)

KYZEN E5321 jest dziatajgcym w temperaturze pokojowej zmywaczem przeznaczonym do ramek,
masek i sprzetu produkcyjnego. Ten wydajny i ekonomiczny Srodek usuwa wszelkiego rodzaju po-
zostatosci pasty i topnikéw, (wiqcznie z utwardzonymi wysokotemperaturowymi topnikami prze-
znaczonymi dla spoiw bezotowiowych) z ramek, masek oraz filtrow. Niektore zastosowania zwigzane
z myciem sprzetu mogg wymagac wiekszego stezenia preparatu. Dodatek KYZEN Booster 20 jest
przeznaczony do mycia czesci z elementami aluminiowymi.

- Efektywny w temperaturze pokojowe;j

- Swietne efekty w krotkim czasie

« Dtugi czas przydatnosci do uzycia w myjce

« Szeroka zgodnos$¢ z materiatami, wigczajge w to rury PCV

+ Nie pieni sie przy niskich stezeniach

CYBERSOLYV 141-X
Precyzyjny zmywacz rozpuszczalnikowy w aerozolu

CYBERSOLV 141-X jest starannie dobrang mieszaning rozpuszczalnikow organicznych, bezpieczng
i gotowq bezposrednio (bez rozcienczania) do czyszczenia elektroniki podczas produkcji i prac
naprawczych. 141-X jest skuteczny na szerokie spektrum topnikow znajdujgcych zastosowanie w
dziedzinie montazu i naprawy elektroniki.

- Ponadprzecietne wtasciwosci myjqce

- tatwy i szybki w uzyciu

« Efektywny w przypadku pozostatosci topnikdow RMA i ,no-clean”

» Nie wymaga ptukania po procesie

15
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Topnik RMA 7

RMA 7 jest zageszczonym topnikiem kalafoniowym klasy RMA (kasyfikacja ROLO wedtug IPC
J-STD-004). Stuzy do za- i wylutowywania uktadéw scalonych podczas napraw np. telefonow.
RMA7 mozna nanosi¢ poprzez sito, szablon lub ze strzykawki (dozownikiem) na miejsca wymagaja-
ce napraw np. otwarcie zwarc lutownicg. Nadrukowane warstwy topnika o grubosci 100pm zacho-
wujq kleistos¢ przez 72 godziny. Aktywatory zawarte w topniku RMA 7 umozliwiajg dobrg lutownose
na powierzchniach: Ag, Au, Cu, Zn, SnPb, SNAgCu, itd.

Dostepne opakowanie: strzykawka 10 cm?

Topnik OM338 BGA

Topnik w zelu do napraw, w tym do za- i wylutowywania ukfadow BGA. Jest nosnikiem past lutow-
niczych serii OM338. Podstawowe zalety to mozliwos¢ nanoszenia przez szablon lub dozownikiem
Pezposrednio na pola lutownicze i bardzo duza skutecznosc.

Dostepne opakowanie: strzykawka 10 cm?

Topnik L3

Topnik L3 w mazaku z zaworem odcinajgcym przeznaczony jest do precyzyjnego nanoszenia topni-
ka utatwiajgcego proces za- | wylutowywania skomplikowanych uktadéw scalonych. Podczas naci-
skania koncowki mazaka nastepuje otwarcie zaworu dozujgcego i wyptyw topnika. Takie rozwigza-
nie gwarantuje, ze topnik nie paruje i nie wycieka. Koncowka wykonana zostata z wtdkna szklanego
i spetnia¢ moze dodatkowo role czyscika powierzchni padu podczas odsysania z niego cyny. Wraz
z mazakiem dostarczamy wymienng koncowke.

i

i

g
i
§
i

H

Dostepne opakowanie: mazok

Topnik w kamieniu

W przemysle elektronicznym i elektrycznym czystoS¢ oraz zwilzalnosC grotow lutownic odgrywa
istotng role. Topnik Tip Activator w kamieniu przywraca grotom pierwotne wiasciwosci zwilzania

lutowiem. Tip Activator zawiera wysokiej jakosci bezotowiowy proszek SnCu z dodatkami aktywu-
jQcymi.
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Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze przeznaczone do dziatafi wspomagajgcych
proces produkcyjny. Mozna wsréd nich znalezé zalewy lateksowe,
termopary, czy wskazniki temperaturowe.

Sciereczki Plecionka Wskazniki temperatury
bezpytowe do wylutowywania REATEC
[] :‘\\*i:j = :;_":?*‘ ‘7
Zalewa lateksowa Termopara Szpachelki do
Rover Mask Typu K naktadania pasty

S
=~ —
Zmywacz Plomba Chusteczki
Kontakt PCC BLR / BLV IPA100 / ARW300
Sprezony gaz Zamrazacz Farba
EADI / EADI Plus FRE przewodzgca SCP
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THE SOLUTIONS PEOPLE

Conzact Treatment Greass

Smary kontaktowe s mﬂ ;j

Smary kontaktowe stuzg do zwigkszenia niezawodnosSci dziatania prze-
tgcznikdéw, stycznikbw oraz innych komponentéw elektrycznych i elektro-
nicznych stosowanych w wielu gateziach przemystu. W przypadku wszystkich
smaréw kontaktowych zalecamy przeprowadzenie testéw kompatybilnosci
ze stosowanymi tworzywami sztucznymi przed rozpoczeciem petno-
wymiarowej produkcji.

Smar CTG

Srodek smarny CTG oferuje doskonate wiasciwosci elektryczne i mechaniczne w warunkach wy-
maganych przez dzisiejszy przemyst motoryzacyjny i AGD. Produkt zostat specjalnie zaprojektowany
do smarowania przetgcznikdw stosowanych na rynku motoryzacyjnym i zapewnia bardzo wyso-
ki poziom ochrony przed korozjg. CTG ma doskonatg kompatybilnos¢ materiatowq, szczegolnie z
tworzywami typu ABS i poliweglanem, niemniej zalecane jest przeprowadzenie testow kompatybil-
nosci przed zastosowaniem na duzqg skale. Produkt zapewnia ptynna prace przetgeznika i wydtuza
jego zywotnosc.

Smar SPG

SPG to syntetyczny smar oferujqcy wyjgtkowq wydajnosC w niskich temperaturach i doskonatq
kompatybilnos¢ z tworzywami termoplastycznymi, w tym ABS i poliweglanem, nawet w podwyz-
szonych temperaturach. SPG idealnie nadaje sie do smarowania potqczen plastik - plastik i plastik
g - metal, a jego charakterystyka lepkosci pozwala na prace na powierzchniach pionowych. Dosko-
nale sprawdza sie rowniez do utrzymywania elementow na miejscu podczas montazu. W ofercie
dostepna jest takze twardsza, bardziej przyczepna wersja SPG o nazwie SPGA.

Smar CG60

Smar kontaktowy CGB0 zapewnia ulepszone wiasciwosci elektryczne i mechaniczne (w stosunku
do CTG) w warunkach wymaganych przez dzisiejszy przemyst motoryzacyjny i AGD. Zostat specjal-
om0 nie zaprojektowany do stosowania z szerokqg gamq nowoczesnych i bardzo wrazliwych tworzyw
sztucznych. CG60 zapewnia ptynng prace przetqeznika i wysokg niezawodnose styku. Smar redu-
kuje takze zakfocenia elektryczne i optymalizuje odpornosé mechaniczng. Sledzenie naktadania
smaru mozliwe jest poprzez Swiatto UV.

o

Smar CG53A

CGB3A to nowoczesny Srodek smarny oferujgey dtugotrwatq ochrone stykow w sSrodowisku koro-
zyjnym. Idealnie nadaje sie takze do stykow wysokiego napiecia. Smar charakteryzuje sie bardzo
dobrg kompatybilnoscig z réznymi tworzywami sztucznymi i odpornosciq na trudne warunki pracy.
CGB3A sprawdzi sie wszedzie tam, gdzie kluczowa jest niska i stabilna rezystancja styku. Tempero-
tura pracy wynosi od -35 do 130°C. Wypetniaczem jest Lithium Complex Soap. CG53A jest zgodny
Z ROHS.

LENZ - Urzqdzenia dla elektroniki Sp. j. - tel. +48 32 227 28 06 « e-mail: lenz@lenz.com.pl



ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE

m Silicone Heal Tr.m-m‘-l.
e Compound
Pa sty termo P rzewod ZqQcCe E el e
= U slicone
. . — SWknhallige Wameleitp=”
Pasty termoprzewodzqce sq powszechnie stosowane w elektronice w — Camgposto termocondutt v
con silcone
miejscach styku elementéw silnie nagrzewajgcych sie z elementami od- m" Pusta trmica de siticons
prowadzajgcymi ciepto. Pasty dzielimy na silikonowe i bezsilikonowe, a ich R A =
podstawowym parametrem jest przewodnoS¢ cieplna. j -
S —

g
=
b=}
oy

Pasta HTC

HTC to bezsilikonowa, biata pasta termoprzewodzqgca, ktéra jest zalecana wszedzie tam, gdzie
wymagane jest efektywne i niezawodne sprzezenie cieplne elementow elektrycznych lub elektro-
nicznych. Pasta charakteryzuje sie swojg uniwersalnoscig, gdyz za niskg cene mozna znacznie po-
prawic przewodnos¢ termicznqg lub rozproszenie ciepta. HTC znajdzie zastosowanie w produktach,
gdzie zabronione jest uzycie silikonow. Ze wzgledu na fakt, ze pasta nie utwardza sie, z tatwoscig
mozna jg usungc¢ i wymieni¢ wadliwy komponent lub radiator. Pasta jest zgodna z RoHS.
Przewodno$é cieplna: 0,9 W/mK

Pasta HTCP

HTCP to pasta termoprzewodzgca bedgca rozwinieciem pasty HTC. W bezsilikonowej pascie HTCP
zwigkszona zostata gestose i wspodtczynnik przewodnosci cieplnej, aby lepiej rozpraszac ciepto z
komponentow nagrzewajgeych sie. Jednoczesnie lepkosC pasty zostata zmniejszona, co utatwia
aplikacje. Pasta dostepna jest w kolorze biatym i pozwala na prace w zakresie temperatur od
-50 do 130°C. Zestaw sktadnikow zostat dobrany w sposoéb zapewniajgcy, ze pasta nie bedzie od-
parowywac z tgczonych powierzchni nawet w podwyzszonych temperaturach.

Przewodno$é cieplna: 2,5 \W/mk

Pasta HTS

HTS to silikonowa pasta termoprzewodzgca o biatym kolorze. Bazg pasty jest olej silikonowy, co
pozwala na prace w wysokich temperaturach (do 200°C). Pasta cechuje niskim wspétczynnikiermn
utraty masy na poziomie 0,8% (szczegoty w ulotce technicznej). Ze wzgledu na umiarkowana prze-
" / wodnos¢ ciepIng i niskg cene pasta ma charakter uniwersalny i znajdzie zastosowanie w aplika-
cjach, gdzie najwazniejsze jest zwiekszenie niezawodnosci pracy i poprawa rozpraszania ciepta.
Medium przewodzgcym sg sproszkowane tlenki metalu.

Przewodno$é cieplna: 0,9 W/mK

Pasta HTSP

HTSP to ewolucja pasty HTS polegajgca na zwigkszeniu przewodnosci cieplnej i redukcii lepkosci.
Oba te czynniki wptywajq na poprawe rozpraszania ciepta i zwigkszajq tatwose aplikacii. Pasta
s HTSP podobnie jak HTS oparta jest oleju silikonowym, ale ze wzgledu na wiekszg zawarto$¢ spro-
szkowanych tlenkow metali uzyskuje kolor jasnoszary. HTCP moze pracowac w temperaturach od
-50 do 200°C. Pasta dostepna jest w strzykawkach, tubkach, kartuszach lub puszkach w zaleznosci
od zapotrzebowania.

Przewodno$é cieplna: 30 \W/mK

LENZ - Urzqdzenia dla elektroniki Sp. j. - tel. +48 32 227 28 06 - e-mail: lenz@lenz.com.pl
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ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE

Lakiery zabezpieczajgce

Grupa produktéw przeznaczona do zabezpieczania ptytek PCB przed "::‘I'
warunkami §rodowiskowymi. Charakteryzujq sie bardzo dobrymi ”;_:::
wiasciwosciami stworzonej powtoki i sq zalecane wszedzie tam, gdzie od =
urzqdzenia wymagana jest petna niezawodnosé€.
E ]
o
] Lakier AFA
Lakier akrylowy AFA zostat zaprojektowany do ochrony PCB przed warunkami Srodowiskowymi. Char-
= rakteryzuje sie wyjqtkowq odpornoscig na mgte solng i Swietng przyczepnosciqg do roznych pod-
§ E tozy. Uzyskana powtoka jest przezroczysta, ma doskonatq przejrzystosc i odporno$é na promienio-
. wanie UV. Lakier sprawdzi sie wiec idealnie do zastosowan LED. AFA spetnia wymagania wielu norm

Lakier DCA [ DCB [ DCR

ranzowych oraz posiada klase palnosci UL94 V-0. W swoim skiadzie nie zawiera niebezpiecznych
rozpuszczalnikdw aromatycznych, tj. toluenu i ksylenu.

DCA jest elastycznym, przezroczystym lakierem alkidowym przeznaczonym do zabezpieczenia

Lakier PUC

obwodoéw drukowanych. Utwardzenie moze nastgpi¢ w temperaturze pokojowe] iflub podwyzszo-
nej (90°C). Uzyskana powtoka jest odporna na wiele rozpuszczalnikow stosowanych w przemy-
Sle lotniczym lub motoryzacyjnym i nadaje sie do stosowania w bardzo wysokich temperaturach
(do 200°C). Lakier spetnia najwyzsze normy militarne jak np. (MOD) DEF-STAN 59/47 Issue 4 i UL746E-
-QMJU2. Wystepuje takze w odmianie czamej (DCB) i czerwonej (DCR).

PUC to wytrzymata, elastyczna, modyfikowana powtoka poliuretanowa, specjalnie zaprojektowana

= do ochrony obwodow elektronicznych. Lakier charakteryzuje sie doskonatymi wtasciwosciami
mechanicznymi i dielektrycznymi. Zapewnia wysokg odpornos¢ na Scieranie, jest wiec polecany
¥ w aplikacjach wymagajgcych wytrzymatej Uzyskana pokrycie jest odporne na

Lakier UVCL

rozpuszczalniki kwasy i zasady po utwardzeniu w temperaturze pokojowe. Lakier jest zgodny z ROHS
oraz migdzy innymi z normami IPC-CC-830, MIL Approval (MIL-1-46058C), DEF-STAN 59/47.

UVCL to jednosktadnikowa powtoka ochronna o niskiej lepkosci, ktora szybko utwardza sie po wy-
stawieniu na dziatanie swiatta UV. Dodatkowo UVCL ma wysoce skuteczny mechanizmn wtornego
utwardzania inicjowany wilgocig, ktory zapewnia petne utwardzenie w zacienionych obszarach. La-

kier zostat zaprojektowany do aplikacji za pomocg selektywnego sprzetu natryskowego i charakte-

ryzuje sig fatwosciq automatyzaciji (nie wymaga rozcienczania). Utworzona powtoka jest odporna

na oddziatywanie Srodowisk korozyjnych, chemicznych i wilgotnych. Produkt jest zgodny z RoHS oraz

z normami IPC-CC-830, IEC-61086, UL746-QMJU2.
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ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE

Zywice zabezpieczajgce

Zywice stuzg do zalewania i hermetyzaciji ukiadéw elektronicznych.
Mozemy je podzieli€ na epoksydowe i poliuretanowe. Zapewniajq
dobre witasciwosci elektryczne i charakteryzujqg sie wysokq odpornoscig
na warunki atmosferyczne. Spetniajg norme RoHS, a niektére takze
Certyfikacje UL.

Zywica ER2188

ER2188 jest niepalng, czarng, dwuskiadnikowq zywicq ogolnego uzytku, przeznaczong do zalewania
i hermetyzacii. Utwardzacz nie zawiera diaminodifenylometanu (DDM) i innych amin aromatycz-
nych. W technologii opozniajgcej palenie zastosowano zwigzki typu “clean’, co wigze sie z niskq tok-
sycznoscig dymow i niskg emisjq spalin. Utworzona powtoka ma doskonate wtasciwosci izolacyjne
zapewniajgc ochrone w szerokim zakresie stosowania. Produkt nie zawiera Sciernych wypetniaczy,

co prowadzi do ograniczenia zuzycia maszyn dozujgcych.

Zywica ER2218

ER2218 to odporna na wysokq temperature, dwusktadnikowa zywica hermetyzujgca oparta na
technologii epoksydowej w kolorze czarnym. Produkt zostat specjalnie zaprojektowany do stoso-
wania w aplikacjach reflow’, dzieki czemu pozostaje stabilny w przypadku krotkotrwatych wahan
temperatury (-50 do 245°C). Zywica charakteryzuje sie wyjatkowo niskq lepkoscia, jest wigc idealna
do zastosowan o ztozonej geometrii i niewielkich odstepach miedzy komponentami. Utwardzanie
moze zostac przeprowadzone w temperaturze od 23 do 100°C. Posiada klase palnosci UL94 V-0 i
jest zgodna z RoHS.

Zywica UR5044

UR5044 to wysoce wydajna, ciemno niebieska, dwusktadnikowa zywica, ktéra zostata opracowana
gtownie do zabezpieczania delikatnych podzespotow elektronicznych i elektrycznych pracujgcych
w zmiennych warunkach. Charakteryzuje sie niskg twardosciq, przez co mozna ja w tatwy sposob
usunq¢ (np. poprzez wyciecie) i nastepnie wymieni¢ uszkodzony komponent. Charakteryzuje sie
wysokim poziomem niepalnosci (UL94 V-0 z oceng HWI 0) | wysokq elastycznosciq w szerokim za-
kresie temperatur (od -70 do 120°C). Zywica posiada doskonatq odpornosé na wode i niskq wrazli-
woS¢ na wilgo¢ w trakcie i po utwardzeniu.

Zywica UR5634 [ UR5635

UR5634 to dwusktadnikowa, potelastyczna, optycznie przejrzysta zywica poliuretanowa idealna do
zastosowan LED. Dzieki starannie dobrane] mieszance sktadnikow uzyskano niezwykle trwaty pro-
dukt o niskiej lepkosci, ktérego proporcje mieszania wynoszg Il Zywica nie zawierd substancji IPDI,
CO zwigksza bezpieczenstwo stosowania mieszaniny. Nadaje sie do stosowania w roznych srodowi-
skach dzieki odpornosci na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, kwasy i zasady oraz wode
i rozwoj plesni. Zywica wystepuije takze w odmianie URS635, ktora jest potprzezroczysta z mlecznym

efektem rozpraszania Swiatta.

LENZ - Urzqdzenia dla elektroniki Sp. j. - tel. +48 32 227 28 06 - e-mail: lenz@lenz.com.pl
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industrial adhesives

I permagco! v

Kleje do elementéw SMD

Kleje Permacol serii 2040 sq epoksydowymi klejami jednosktadnikowymi
przeznaczonymi do klejenia elementéw SMD w montazu powierzchniowym. Kleje
mozna nanosi¢ na pakiet przez szablon lub dozowac¢ ze strzykawki. Po naniesieniu
na powierzchnig¢ tworzq stabilng krople i nie ,ciggng nitek”, a utwardzone
posiadajg dobre wiasnosci mechaniczne, elektryczne i duzqg odpornosé
termicznq. Kolor kleju po naniesieniu na pakiet jest czerwony, a po utwardzeniu
brunatny, co utatwia ,rozpoznanie” przez systemy AOI. Kleje Permacol sq
produkowane w kilku odmianach réznigcych sie lepkosciq.

Wtasciwosci 2040s/20 2040s/40
Masa elementéw SMD Mniejsza Wieksza Wigksza Wieksza
Sposbéb nanoszenia Dozowanie JET Dozowanie Dozowanie / Szablon Szablon
Substancja aktywna Zywica epoksydowa
e
Lepkos¢ 25 Paes 45 Pass 60 Pass 100 Paes
Kleisto§¢ na mokro 400 Pa 900 Pa 1300 Pa 1900 Pa

Warunki utwardzenia
w 125 °C 3 min.
w 150 °C 2 min.
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Analiza sktadu chemicznego
stopdédw lutowniczych

W celu szybkiej kontroli poziomu zanieczyszczen i zapewnienia klientom
informacji o sktadzie chemicznym stopéw lutowniczych uruchomili§my
spektrometr firmy SPECTRO — AMETEC. Oferujemy Panstwu ustuge precy-
zyjnego oznaczenia poziomu zanieczyszczefi w stopach. Analiza obejmu-
je oznaczenie: Sn, Pb, Ag, Cu, Fe, Sb, Bi, Cd, As, Al, Zn, Ni, P, S, Au i wykony-
wana jest przy uzyciu metody spektroskopii emisyjnej — ze wzbudzeniem
iskrowym — Spark OES.

Emisyjna spektrometria optyczna ze wzbudzeniem iskrowym Gtéwne zalety metody Spark OES:

stanowi podstawowe narzedzie badawcze wykorzystywane

w kontroli sktadu chemicznego wyrobéw metalowych. W me- « doktadnos¢ i wiarygodno§¢ pomiaréw,

todzie tej badanie polega na odparowywaniu i wzbudzeniu - wysoka stabilnos¢ i powtarzalno$é analiz,
materiatu za pomocq iskry elektrycznej i obserwacji emitowa- - szybko§¢ wykonania pomiaru liczona w sekundach,
nego w trakcie tego procesu promieniowania elektromagne- - prosta preparatyka probek,

tycznego. « intuicyjna obstuga.

Urzqdzenie zostato zaprojektowane tak, aby monitorowaé wy-
magania stawiane branzy produkcji elektronicznej przez re-

gulacje prawa, np. RoHS.

// Tychy, dnia XX.XX.XXXX

Wyniki analizy stopu cynowego

XYZ1234 Sp.z 0.0.
ul. XXXXXXXXX
XX-XXX XXXXXX

Szanowni Paristwo,

wyniki analiz z przez Paristwa firme prébek stopu cynowego

Numer probki: X00(/2024
Rodzaj stopu: SAC0307
Data otrzymania prébki: XUXX XK
Pierwiastek Zawartost w %
Pb 0,0330
Bi 0,0860
sb 0,0031
Cu 0,6600
n <0,0004
Ag 0,3100
Al 0,0003
As <0,0050
Au 0,0017
cd <0,0005
Co <0,0002
Fe <0,0020
Ge <0,0005
In <0,0002
Ni 0,0232
P <0,0030
Hg <0,0005
Pd <0,0001
Sn 98,9000

Badanie wykonano metoda optycznej spektroskopii emisyinej
ze wzbudzeniem iskrowym - Spark OES

LENZ - Urzqdzenia dla elektroniki Sp. j. - tel. +48 32 227 28 06 - e-mail: lenz@lenz.com.pl
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a finetech company

Stacje naprawcze EXPERT

Przejrzysto$¢ i funkcjonalnos¢ definiujg nowy standard w naprawach ptyt PCB oraz ,reworku”. Intuicyjna i precyzyjna
stacja naprawcza Expert 10.6 sprawia, ze wykonywanie nawet najbardziej wymagajqcych zadah staje sie tatwe. Solidnie
wykonane naprawy sq tego najlepszym dowodem. Experta 10.6 wyposazono w kamereg o wysokiej rozdzielczosci oraz system
automatycznego pozycjonowania AVP (eng. Auto Vision Placer), ktory zapewnia wlutowanie uktadéw z jok najwiekszq
doktadnoscig. Hybrydowy system podgrzewania wykorzystujgcy promienniki IR, gorgce powietrze oraz konwekcje
wyrdznia sig bardzo szybkim doprowadzeniem ciepta oraz statym rozktadem temperatury, dzigki czemu duze ptyty PCB
oraz ptyty aluminiowe nie stanowiq problemu dla stacji naprawczej Expert. Efektywny system doprowadzania ciepta wraz
z elastycznym systemem montazu PCB zabezpiecza ptyte przed uginaniem, zwiekszajgc doktadnos¢ lutowania. Wszystkie
stacje z rodziny Expert 10.6 sq wyposazone w przystawke reczng oraz autorskie oprogramowanie Easy Solder.

Przystawka reczna odsysacza,

Kamera o wysokiej dyspensera i goracego powietrza

rozdzielczosci 5 Mpx J

Dedykowane dysze lutujace
dla goracego powietrza

Expert 10.6
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System kontroli temperatury
wykorzystujacy do 6 termopar

Automatyczne ramie zapewniajace
pozycjonowanie od -+/- 15um

Hybrydowy podgrzewacz

promienniki IR + konwekgja

Expert 05.6

e Max. roz- Powierzch- | Obszar Hybrydowy
wacgz [w] miar PCB niagrzejna | roboczy AVP podgrze- Zastosowanie
[mMmxmm]  [mmxmm]  [mmxmm] wacz
Expert Ptyty serwerowe, laminaty
10% HXV 1200 - 5000 | 480 x 480 450 x 420 1030 x 630 + + aluminiowe, laminaty FR-4
’ wielowarstwowe, duze ptyty PCB
Ptyty gtéwne PC oraz Notebook,
Expert _ laminaty aluminiowe, laminaty
10.6 HV CE EIS RS e * * FR-4 wielowarstwowe, Srednie
ptyty PCB
Expert Plyty gtéwne PC oraz Notebook,
05p6 IXH 500 — 2000 | 200 x 260 185 x 245 660 x 360 laminaty FR-4, srednie ptyty PCB,
’ zawiera kamere
Expert _ Ptyty gtéwne PC oraz Notebook,
04.6 IXH R st 320252 Dl laminaty FR-4, Srednie ptyty PCB
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MARTIN

a finetech company

Urzgdzenia do serwisowania elektroniki

Opis produktu

SMART DESOLDER 01

Uniwersalny zestaw dostarczajgcy gorgce powietrze i odsysajqcy resztki
lutowia, klejow i topnikow.

- Grzatka gorgcego powietrza o mocy 380 W i przeptywie 25 I/min

» Odsysacz z szybko wymiennymi filtrami

- Teflonowa dysza odsysacza z otworem 1,4 mm, zapewniajgca optymalne
usuwanie resztek zanieczyszczen

- Przejrzysty wy$wietlacz zapewnia wysokq ergonomie pracy

MINIOVEN 05

Wysoce profesjonalny piecyk do regeneracji wyprowadzen kulkowych w
uktadach typu BGA.

» Hybrydowe dostarczanie ciepta do regenerowanego uktadu, wykorzystujgce
promienniki IR i konwekcje

- Mozliwos€ regeneraciji wyprowadzen kulkowych w atmosferze azotu

- Darmowe oprogramowanie Easy Beam

- Wejscie na termopare typu-K

HOTPLATE 04

Podgrzewacsz z ptytq rezystancyjnq z mozliwoscig kontroli temperatury za
pomocq termopary typu-K.

« Plyta rezystancyjna o mocy 700 W

« Idealny do pakietédw jednostronnych PCB, laminatéw aluminiowych oraz PCB
z elementami LED

» Kompaktowy rozmiar urzgdzenia

- Ptyta grzejna o wymiarach 115 x 125 mm

HOTBEAM 04

Profesjonalny podgrzewacz do matych pakietéw PCB wykorzystujgcy
promienniki IR o tgcznej mocy 500 W.

- Wejscie na termopare typu-K

« Solidna konstrukcja

« Intuicyjny wy$wietlacz na panelu przednim

» Mozliwos¢ tworzenia, edycji i wgrywania profili za pomocqg
oprogramowania Easy Beam

- Ptyta grzejna o wymiarach 105 x 130 mm

HOTBEAM 05

Podgrzewacz o duzej powierzchni grzejnej do $rednich i duzych pakietéw PCB.
« Potezny podgrzewacz IR o tgcznej mocy 2000 W

» WejScie na termopare typu-K

« Idealny do wielowarstwowych laminatéw FR-4 z montazem dwustronnym

« Ptyta grzejna o wymiarach 185 x 245 mm

LENZ - Urzqdzenia dla elektroniki Sp. j. - tel. +48 32 227 28 06 - e-mail: lenz@lenz.com.pl
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MARTIN

a finetech company

Uniwersalne systemy
mocowan PCB

Odpowiednie zabezpieczenie ptytki PCB podczas lutowania recznego
jest nieraz wielkim wyzwaniem dla operatora. Mnogos¢ i réznorod-
nos¢ elementdéw przewlekanych wraz z elementami powierzchniowy-
mi powoduje, ze nie tatwo jest usytuowaé ptytke w miejscu tak, aby
operator mégt swobodnie lutowaé komponenty. Szczegdlnie proble-
matycznymi ptytkami sq PCB o gestym upakowaniu elementéw na
powierzchni. Rozwigzaniem powyzszych probleméw sq uniwersalne
systemy mocowai PCB marki Martin.

Handy Fix 03

Wymiary ptyty bazowej: 280 x 380 mm
Magnetyczne klipsy: 4 szt. [h=55,5 mm|]
Max. rozmiar ptytki PCB: 370 mm
Zigcze ESD: Tak

Handy Fix 05

Wymiary ptyty bazowej: 280 x 380 mm
Magnetyczne klipsy: 2 szt. [h=555 mm]
Max. rozmiar ptytki PCB: 250 mm
Zigcze ESD: Tak

Zestawy Handy Fix i narzedzia wspierajgce, pozwalajg
w wygodny sposéb zabezpieczy¢ ptytke PCB.

Wykorzystanie mocnych magneséw zapewnia ela-
styczno$c¢ zestawdw oraz umozliwia swobodne zaklesz-
czenie ptytki PCB na ptycie bazowej ESD.

Dopetnieniem oferty sq narzedzia takie jak Flex Support,
ktére zapewniajg optymalne dolne podparcie duzych
ptytek PCB, ktére majg tendencje do odksztatcania
sie pod wpltywem temperatury. Wychodzgc naprze-
ciw réznorodnosci sprzetu wystepujgcego na produkcji
i w serwisach, producent przewidziat dwa standardy
systemoéw o réznych wysokosciach: 40,5 mm oraz 55,5
mm.
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Handy Fix 03.1

Wymiary ptyty bazowej: 280 x 380 mm
Magnetyczne klipsy: 4 szt. [h=40,5 mm|]
Max. rozmiar ptytki PCB: 370 mm
Zigcze ESD: Tak

Handy Fix 06
Wymiary ptyty bazowej: 280 x 380 mm

Magnetyczne klipsy: 4 szt. [h=55,5 mm => 69,5 mm]
Max. rozmiar ptytki PCB: 370 mm
Zigcze ESD: Tak
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MARTIN
Precyzyjne dyspensery
do past, topnikéw i klejow

Smart Dispense 06

Dyspenser Smart Dispense 06 Set DP/DPH jest to profesjonalne urzqdzenie do zastosowan recz-
nych, od ktérego wymaga sie duzej doktadnosci i powtarzalnosci.

Dozownik posiada wbudowane profile, ktore automatycznie dobierajq ciSnienie, czas i temperature
dla danego materiatu dozowanego. Jednostka SMART DISPENSE 06 jest wyposazona w modut kom-=
pensacii zmiany lepkosci oraz dobiera optymalne warunki pracy w celu zapewnienia stabilnych
wynikow dozowania.

SMART DISPENSE 06 Set DPH wyposazony jest w modut grzewczy zaimplementowany w jednostce
sterujgcej, ktory umozliwia podgrzanie materiatu do max. temperatury 50°C.

Clever Dispense 06

Rodzina dyspenserow CLEVER DISPENSE 06 jest przeznaczona do zastosowan, ktére wymagajg naj-
wyzszej doktadnosci dozowania, i ktore zapewniajqg maksymalng kontrole nad lepkoscig materiatu.

Urzgdzenia umozliwiajqg ogrzewanie materiatu za pomocg jednostki sterujgcej, pojemnika lub dyszy,
do max. temperatury 90°C. Wszystkie dyspensery CLEVER DISPENSE 06 posiadajq technologie ATP
(Advanced Time Pressure), ktora kieruje sie objetosciq materiatu dozowanego, dobierajgc odpo-
wiednie parametry cisnienia i temperatury w czasie.

Dodatkowym atutem dyspenserow z rodziny CLEVER DISPENSE 06 H/HC Set DK jest wyposazenie
gtowic dozujgcych w technologie podcisnienia materiatu dozowanego.

Dysza clowica ©°99"2¢" | chiodzenie Dozowanie _B'99P%" | rechno- | Podci-
dozujgca dozui wanie . s o wtarzalno- . P
ozujgca . materiatu liniowe 2 & logia ATP | Snienie
zpedatem materiatu Sci
SMART 0.0ls —
DISPENSE 06 + do 50°C* "5 01s — 30s 5% +
Set DP/DPH
CLEVER
DISPENSE 06 + do 90°C* 090 0)s-30s 2% +
H Set DP/DPH
CLEVER
DISPENSE 06 + do 90°C 009 035 - 30s 2% + +
H Set DK
CLEVER -15°C od 0.001s
DISPENSE F do 90°C temperatury " s 0,1s — 30s 2% T F
06 HC Set DK materiatu

*dla zestawdw Smart/Clever Dispense Set DPH
Wszystkie powyzsze urzgdzenia sq dostosowane do materiatéw dozowanych w strzykawkach 3 cm?, 5 cm?, 10 cm?, 30 cm?, 55 cm?d.
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ULAMEF

Urzgdzenia do krepowania
elementéw THT oraz
separatory PCB

OLAMEF jest wiodgcym producentem na Swiecie urzqdzen dla prze-
mystu elektronicznego. Ponad 25-letnie doswiadczenie wioskiego
producenta owocuje wysokgq jakoscig wytwarzanych produktéw, rze-
telnosciq oraz powtarzalnosciq na najwyzszym poziomie. Wieloletnia
dziatalno§¢ na arenie migdzynarodowej przyniosta firmie duzq siatke
dystrybutoréw w catej Europie, dzigki czemu marka jest rozpoznawal-
na niemalze w kazdym kraju Europy.

RADIAL AXIAL SEPARATORS

TAPED  LOOSE TUBE TAPED  —  LOOSE SEP. P.C. BOARD SEPARATORS
!TPt|3/R HTP|/T(4 \TP/|TO-(F - |TP6 — (S10MOT98
!TPJR-PR HTP/|LN500 - T|P/I(F - TI|’/PR-B — (S10MOT98

HP/|LN100 i T|P/PR-F — (SHOMOTSB/A

\TF|’/SC4 ™ |TP/S —  (S10MOT98

R T|P/TS1 ﬂ|w/v — (S30MOT98

| PAV-PR —  (S20MOT98/A
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Prod Opis produktu

TP[TCA

Urzqdzenie TP/TC4 zostato zaprojektowane do ciecia wyprowadzef luznych
elementéw radialnych. Szybko$¢ oraz wysoko$¢ cigcia jest regulowana.
Urzqdzenie automatycznie zatrzymuje proces cigcia, gdy przednia ostona
zostaje usunieta.

TP/TC4 posiada praktyczne opcje, ktére pozwalajqg zwiekszyé mozliwosci
urzgdzenia, np.: ciecie elementdéw radialnych na ta$mie, dzieki przystawce BR3.

AL

Krepowarki serii TP6 stuzg do ciecia oraz zaginania wyprowadzen elementéw
axialnych o $érednicy 0,4 mm do 14 mm znajdujgcych sig na tasmie. W
celu zwigkszenia wydajnosci mozna rozbudowaé urzgdzenie o podajnik
BR6 (400200), ktéry umozliwia krepowanie wyprowadzef elementéw
znajdujgcych sie na szpuli lub przystawke tylng TNS (21.0011), pomagajacq
w odbieraniu zuzytej tasmy. Urzqdzenie wystgpuje rowniez w wersji z silnikiem
(7915030/31 MOT98) oraz wersji ekonomicznej (TP6 EC).

s B el

- ©

TP6 PR-F

Krepowarka TP6/PR-F jest urzgdzeniem przeznaczonym do cigcia, formowania i
zaginania wyprowadzen komponentéw axialnych na tasmie.

Urzqdzenie wystepuje w trzech standardowych wersjach:

+ 43.0L01 dla wyprowadzen o $rednicy 0,5 do 0,9 mm (0.19 do 0.035")

+ 43.0L02 dla wyprowadzen o $rednicy 0,8 do 1 mm (0.031 do 0.039")

» 43.0L03 dla wyprowadzen o $rednicy 1do 1,3 mm (0.039 do 0.051)

Producent wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientdbw i moze wykonaé
specjalne gtowice formujgce na zamowienie. Aby skorzystac z takiej mozliwosci
nalezy dostarczy¢ producentowi rysunek techniczny elementu docelowego
wraz z wymiarami. Urzgdzenie posiada szeroki wybér dodatkéw, z ktérych
mozemy poleci¢ przystawke do elementéw podawanych luzem CS40, jak i
przystawke tylng TNS.

R R

SEP1/SEPIM

Separator SEP1/SEPIM jest dedykowany do rozdzielania obwodéw drukowanych.
Urzgdzenie wystgpuje w wersji manualnej i z silnikiem. Znakiem rozpoznawczym
powyzszego separatora jest wysoka precyzja, przy zachowaniu niezawodnosci
i bezpieczefnstwa operatora. Wysoko§¢ gérnego ostrza jest regulowana w
zaleznosci od grubosci ptyty PCB. Maksymalna diugo$¢ ptytki PCB, ktérqg mozna
rozdzielag¢, to 380 mm.

Dodatkowym atutem urzgdzenia jest mozliwo$¢ zastosowania tytanowych
ostrzy, ktore zwigkszq zywotnoS¢€ precyzyjnej separacii.

Petny katalog producenta dostepny na zyczenie Klienta.
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Iwilzanie

Odpornos¢

na szoki termiczne Koszt

Temperatura § Kosmetyka
lutowania spoin
Wytrzymato$¢
spoin - zuzli
2
Wymywanie miedzi
(zas otwarcia na szablonie
Zaawansowanie Temperatura
technologiczne lutowania
Koszt Iwilzanie
elementéw
Wytrzymatos¢ Kosmetyka
spoin spoin
Redukgja ilosci
voidséw i mikroballinqu
Zwilzanie
10
Bezpieczenstwo Kosmetyka

klasyfikagji

Zalecana temperatura
lutowania

Koszt Zapach

Aktywnos¢
topnika

SPOIWA
LUTOWNICZE

SnCX Plus 07 ULL / SnCX 100
SACX Plus 0307 ULL
SAC305

PASTY
LUTOWNICZE

0M338 PT SAC305
CVP390V SAC305
0M353 SAC305
CVP390 SACX
OM550 HRL1
OM5100 SnPbAg

DRUTY
LUTOWNICZE

Drut Fluitin 1532 SACX Plus 0307
Drut Telecore HF 850 SACX Plus 0307
Telecore XL 825 SACX Plus 0307

10 — NAJLEPSZY REZULTAT 0 — NAJGORSZY REZULTAT
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URZADZENIA
DIYA'ELEKTRONIKI
SP."J.

LENZ - URZADZENIA DLA ELEKTRONIKI
SPOLKA JAWNA

43-100 Tychy, ul. Czarna 11
tel. +48 32 227 28 06
e-mail: lenz@lenz.com.pl
zamowienia: zamowienia@lenz.com.pl

www.lenz.com.pl

NIP: 646-28-01-973
KRS: 0000291512

Niniejszy katalog ma jedynie charakter informacyjny i zawiera typowe wartosci, ktore nie sg
specyfikacjg. Zawarte w nim informacje powstaty w oparciu o naszqg najlepszq wiedze i bazujg na
dzisiejszym stanie techniki. Poniewaz nie jesteSmy w stanie przewidzie¢ wszystkich uwarunkowan,
w jakich mogq by¢ uzyte nasze produkty, kazdy uzytkownik jest zobowiqzany do przeprowadzenia

préb z naszymi wyrobami / urzgdzeniami przed ich zastosowaniem w produkcji z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisdw BHP.
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